迷你平板迴路式熱管之研製

半導體產業是我國最具有全球競爭力的產業之一，隨著電子產品功能不斷增強，電子元件內部因高功率而產生的高溫現象，須有良好的散熱裝置加以冷卻。現有的散熱鰭片-風扇為主之散熱機制，勢必無法滿足未來微電子元件散熱需求，因此本研究提出以相變化為主之平板迴路式熱管研製來提高整體作動性能及散熱效率。平板熱管其特徵有蒸發區、汽相流道、空冷式散熱模組以及液相流道。本研究設計一個新穎的結構在熱管的蒸發區中，利用梳狀溝槽以及特殊的銅網結構層去產生一個高毛細推動力。本研究在銅結構的蒸發區之上接合玻璃作為上蓋，以便觀察內部流體之作動，實驗充填的流體有甲醇、水以及冷媒(HCFC 141b)。初步實驗結果顯示平板迴路熱管充填甲醇之時，可以溢散至少68瓦的熱量。在空冷的條件之下，整體熱阻可達到1.35℃/W，若加以較強力的冷凝器則可以有更佳的效果，平板迴路熱管應用於筆記型電腦中。為提升冷卻效能，平板熱管其熱傳極限、最佳充填率及尺寸設計之相關研究仍持續積極進行中。
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